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Nam 2023 sé la nam Tao khuyét dan dau trong mang vi xt ly khi A17 Bionic la
con chip duy nhat s&t dung tié€n trinh 3 nm.

Tai su kién gidi thiéu iPhone moi nam, Apple luén phé dién sic manh vi xt ly
cla minh bang cach so sanh vdi nhirng déi tha khéc. Trong nhitng nam gan day,
ong 16n cdng nghé luén khang dinh A14 Bionic, A15 Bionic va A16 Bionic la
nh{rng con chip c6 sic manh vugt trdi, toc dd6 nhanh hon nhitng déi thi Android
khac |én dén 50%.

Chipset A17 Bionic sé ap dung tién trinh sdn xuat 3 nm mdéi nhat cla
TSMC. Anh: Gearrice..

Nam 2023 c6 vé tiép tuc la moét nam Tao khuyét dan dau trong mang vi xt ly
khi A17 Bionic la con chip duy nhat st dung tién trinh 3 nm.

Méi day, bdo cdo cua DigiTimes tiét |6 hai nha sdn xuat chip I6n nhat thé gidi la
Qualcomm va MediaTek van dang chan chir truéc quyét dinh san xuét vi xir ly 3
nm trong nam 2023 mac du ho rat muon dudi kip Apple trong cdng nghé chip
trén cac flagship. Cac nha san xuat vi xr ly nay lo ngai vé doanh sé thiét bj
Android ban ra trong nam nay.



Nguon tin cla DigiTimes nhan manh rang chi phi san xuat mot thiét bi Android
st dung vi xr ly 3 nm sé tén gan 20.000 USD. Con sé khéng 16 nay da khién cac
nha san xuat chun chan trudc quyét dinh san xuat con chip tié€n trinh 3 nm
trong nam 2023.

Ca Qualcomm va MediaTek déu dang & trong tinh thé tién thoai ludng nan,
khoéng biét cd nén chay theo nang cap cta Apple hay khong. Trong dé,
Qualcomm la nha san xuat vi x ly cho hang loat flagship Android dinh dam,
bao gom cd smartphone clia Samsung.

Do dé, néu Samsung muon canh tranh véi Apple trén thi truong dién thoai cao
cap, Qualcomm ciing danh phai s dung cong nghé 3 nm cho sdn pham cua
minh, DigiTimes cho biét.

Chip A16 Bionic trén iPhone 14 vdéi ti€n trinh 4 nm da mang lai hiéu
qud va hiéu suat cai thién dang ké so vdéi chip A15 Bionic c6 tién trinh
5 nm thé hé trudc. Anh: Apple..

Theo macRumors, Tdo khuyét dugc cho la sé dp dung cong nghé maéi nay cho
chip cta dong may tinh d€ ban nhé gon Mac mini M2 Pro va Max sap ra mat
cling nhu A17 Bionic trén iPhone 15 Pro va iPhone 15 Ultra. Viéc san xuat hang
loat chip mdi vdi ti€n trinh 3 nm ctdia TSMC déi téc chinh cta Apple, da bat dau
tr dau nam nay.

Vi x&r ly 3 nm dugc danh gid sé la nang cap dang k& vé phan cling béi SoC Apple
A16 Bionic méi nhat trén b6 doi iPhone 14 Pro va iPhone 14 Pro Max mdi chi st
dung tién trinh 4 nm. Quy trinh san xuat chip nhd hon, dong nghia tang so
lugng bong ban dan hon trén moét chip, cho phép cai thién hiéu suat va dién
nang tiéu thu cla thiét bi.



Nho ti€n trinh 3 nm, chip A17 Bionic trén cdc mau cao cap cta dong iPhone 15
cho hiéu suat xtr ly cao hon va tiét kiém 35% nang lugng so vai thé hé hién tai,
Mark Liu, Cha tich tap doan sdn xuat chip TSMC cho biét.
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